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1  Oniniejszym dokumencie

Ten dokument opisuje procedury operacyjne ptytki aplikacji 3.0 oraz dodatkowe szczegdty dotyczgce samej plytki.

Aby upewni¢ sie, ze ptytka aplikacyjna 3.0 dziata poprawnie, przed uzyciem nalezy doktadnie postepowaé zgodnie z
tymi instrukcjami.

1.1 Definicje oznaczen specjalnych

Ostrzezenie: Wskazuje zagrozenie, ktére moze prowadzi¢ do lekkich lub $rednich obrazen.
Zawsze postepuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Wskazoéwka: Punkty szczegdlne i przypomnienia o osobliwosciach operacyjnych urzadzenia,
ktére mogg mie¢ wptyw na wydajnosé.

Zawsze postepuj zgodnie z tymi instrukcjami.

1.2 Definicje oznaczen ogéinych

TIP: Porady praktyczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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2  Bezpieczenstwo i sSrodowisko

elektrostatyczne (ESD). Niewlasciwa obstuga moze uszkodzié ptytkg aplikacyjng 3.0, powodujgc

catkowite jej zniszczenie lub sporadyczne awarie. Uzywaj ptytki aplikacyjnej 3.0 tylko w

\ srodowisku chronionym przed ESD i postepuj zgodnie z procedurami zapobiegania ESD. Aby

Ah zapobiec uszkodzeniom ESD, uzyj paska ESD na nadgarstek lub kostke potgczonego z
niepomalowang metalowg powierzchnig.

I Ostrzezenie przed wytadowaniami elektrostatycznymi: Urzadzenie wrazliwe na wytadowania

2.1 Ekspozycja na promieniowanie o czestotliwosci radiowej i dalsze informacje

Wypromieniowana moc wyjsciowa urzadzenia jest znacznie nizsza od limitéw FCC narazenia na czestotliwosci radiowe.
Niemniej jednak urzgdzenie powinno by¢ uzywane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ potencjalny kontakt z
cztowiekiem podczas normalnej pracy.

2.2 Utylizacja

Wiasciwa utylizacja tego produktu pomoze zaoszczedzi¢ cenne zasoby i zapobiec wszelkim potencjalnym
negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska, ktdre w przeciwnym razie mogtyby wynikngc¢ z
niewtasciwego postepowania z odpadami.

Aby uzyskac¢ dalsze informacje na temat najblizszego wyznaczonego punktu zbiérki, nalezy skontaktowac sie z
lokalnymi wtadzami.

Za nieprawidtowg utylizacje taklich odpadéw mogg zosta¢ natozone kary, zgodnie z krajowymi przepisami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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3  Wprowadzenie i przeznaczenie

Plytka aplikacyjna 3.0 to wszechstronna i niezalezna od czujnikéw platforma programistyczna, umozliwiajgca szybkie i
tatwe korzystanie z czujnikéw Bosch Sensortec. Szeroka gama czujnikéw Bosch Sensortec moze by¢ podigczona do
platformy jako ptytka wahadlowa Shuttle Board 3.0. Potaczenie ptytki aplikacyjnej 3.0 i ptytki wahadtowej 3.0 moze
stuzy¢ do oceny czujnikéw i tworzenia prototypow do testowania przypadkéw uzycia.

3.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Plytka aplikacyjna 3.0 dziata zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Za walidacje i testowanie

wszelkich zastosowan lub operacji, ktéore wymagajg okreslonych wymagan i norm, ktére nie zostaly wyraznie
wymienione w niniejszym dokumencie, odpowiada uzytkownik.

Ostrzezenie: Tylko do uzytku profesjonalnego. Plytka aplikacyjna 3.0 powinna by¢ uzywana tylko
przez przeszkolony personel. Niewtasciwe obchodzenie sie lub obstuga moze spowodowac
obrazenia uzytkownika lub uszkodzenie samego urzgdzenia.

3.2 Zakres dostawy

» Plytka aplikacyjna 3.0

» Pomocnicze materiaty dokumentacyjne (Instrukcja uzytkownika)

Wskazédwka: Plytka wahadtowa 3.0 jest sprzedawana oddzielnie

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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4

Ptytka aplikacyjna 3.0

4.1 Przeglad

Zigcze Micro USB 2.0
Przetgcznik gtdwny
Programowalne przyciski
Dioda LED stanu

Zigcze debugera

Ztgcze ptytki wahadtowej 3.0
Czujnik temperatury

Modut mikrokontrolera
Zewnetrzna pamiec

Diody LED zasilania i fadowania
Ztgcze akumulatora Li-lon

llustracja 1: Ptytka aplikacyjna 3.0 Przeglad
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llustracja 2: Ptytka aplikacyjna 3.0 wymiary
Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
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4.3 Specyfikacja urzadzenia

Atrybut Wartosci nominalne

Wymiary Dtugos¢ 37 mm x szerokos$¢ 47 mm x wysokos¢ 7 mm

Napiecie zasilania 5V DC USB, 3,7 V akumulator litowo-jonowy

Pojemnosc¢ pamieci (pamie¢ danych uzytkownika) 256 KB pamieci RAM, wewnetrzna pamie¢ flash 1 MB,
zewnetrzna pamie¢ flash 2 GB

tacznosc BLE 5.0/ USB 2.0

Pasmo czestotliwosci Bluetooth Low energy 2.4GHz, 40 kanatéw

Typowa przewodzona moc wyjsciowa +0 dBm

Promieniowana moc wyjsciowa (EIRP) +2 dBm

4.4 Warunki pracy

Atrybut Wartos¢é
Zakres temperatury pracy 25 stopni Celsjusza
Zakres temperatur przechowywania 25 stopni Celsjusza

4.5 Schemat blokowy
Ponizej przedstawiono uproszczony schemat blokowy Plytki aplikacyjnej 3.0.

PWR-SHUTTLE

Ztacze wahadtowe

GPIO - SHUTTLE

Zewnetrzna

pamieé

SPI-FLASH

Akumulator Czujnik temperatury
12C-TEMP

BAT-POW Mikrokontroler

Przyciski

PWR-CTRL' BTN - CTRL|

Przelacznik Diody LED

LED - CTRL

Debugowanie

Ztacze debugowania

llustracja 3: Schemat blokowy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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4.6 Opisy modutow

4.6.1 Przetgcznik gtowny
Przetgcznik kontroluje potgczenie miedzy zrédtem zasilania (bateria lub USB) a domenami regulacji mocy.

4.6.2 Programowalne przyciski
Dwa programowalne przyciski sg podigczone do uziemienia indywidualnie przez rezystor 360 ohm. Oczekuje sie, ze
wewnetrzne podcigganie pindw mikrokontrolera poditgczonych do przyciskédw bedzie umozliwiato korzystanie z
przycisku z konfiguracjg opadajgcego zbocza aktywnego-niskiego. Przyciski noszg nazwy BTN-T1 i BTN-T2.

4.6.3 Zigcze debugera

To ztgcze pomaga w odzyskaniu ptytki z uszkodzonym nRF52840 podczas tadowania niestandardowych aplikacji lub
podobnych. Debugowanie jest mozliwe po podigczeniu ztgcza interfejsu Serial-Wire-Debug.

4.6.3.1 Przeglad

L I W Debuger kompatybilny z ARM Cortex-M4 mozna
podtgczy¢ za pomocg standardowego 10-pinowego, 2-

rzedowego ztgcza ARM Cortex o rastrze 1,27 mm.

ﬂ D ﬂ u ﬂ'l. Znacznik pinu 1
9

1

(= B = B = = I =

10 2

(= B = = = g = )
- A -

ggga™

llustracja 4: Ztacze debugera

4.6.3.2 Opis pinu

Tabela 1 Opis pinu whadtowego

Wykaz Nazwa Opis Wykaz Nazwa Opis

pinéw pinéw

1 Vcce/Vref Ustaw na 1,8 V, gdy 2 SWDIO Pin wejscia/wyjscia danych
wytgcznik gtéwny
jest ustawiony na Wk..

3 Gnd uziemienie SWDCLK Pin zegara

5 Gnd uziemienie 6 SWO Sledz pin wyj$ciowy

7 Klawisz Niepotaczony 8 NC Niepotgczony

9 Wykrywanie uziemienie 10 NRESET Aktywny niski reset sprzetowy

masy

4.6.4 Zigcze plytki wahadtowej 3.0

Zigcze plytki wahadtowej 3.0 pozwala na podtgczenie ptytki wahadtowej 3.0, aby méc prototypowac jeden lub wiecej
czujnikow (w zaleznosci od ptytki wahadtowej 3.0). Szczegdty dotyczgce ztgcza ptytki wahadtowej 3.0 mozna znalez¢

pod 5.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez
powiadomienia
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4.6.5 Czujnik temperatury

Cyfrowy czujnik temperatury Texas Instruments TMP112 stuzy do pomiaru temperatury ptyty. Do czujnika mozna
uzyskac¢ dostep za pomocg magistrali 1I2C-TEMP. Szczegéty dotyczgce obstugi czujnika mozna znalez¢é warkuszu

danych.
4.6.6 Mikrokontroler

Ptytka aplikacyjna 3.0 wykorzystuje modut Bluetooth low energy uBlox NINA-B302 oparty na chipsecie nRF52840 firmy
Nordic Semiconductor. NRF52840 miedzy innymi obstuguje USB2.0 i Bluetooth Low Energy 5.0 Szczegéty dotyczace
modutu i chipsetu mozna znalez¢ w arkuszu danych NINA-B302 i specyfikacji produktu nRF52840 odpowiednio.

4.6.7 Zewnetrzna pamiec
Pamie¢ Winbond W25M02GW 2Gbit NAND jest podifgczona do mikrokontrolera za pomocg SPI. Zewnetrzna pamieé
jest uzywana gtéwnie do przechowywania plikow, w szczegoélnoséci plikéw dziennika danych czujnika. Dostep do plikow

mozna uzyskac z hosta, przetgczajgc urzadzenie do wstepnie zatadowanego trybu oprogramowania uktadowego MTP
i tgczac sie przez USB.

4.6.8 Diody LED stanu

Mikrokontroler steruje diodg LED RGB. Szczegéty dotyczace sterowania diodg LED znajdujg sie w Tabeli 2 Opis pindw
ptytki aplikacyjnej 3.0 pod magistralg LED-CTRL.

4.6.9 Diody LED zasilania i tadowania
Mikrokontroler nie steruje tymi diodami, jednak wskazujg one stan ptytki. Power Good lub w skrécie PGOOD wskazuje,
ze plytka jest zasilana przez USB. Dioda LED tadowania wskazuje stan natadowania podtgczonego akumulatora litowo-

jonowego. Jesli bateria nie jest obecna lub jesli fadowanie zostato zakonczone, dioda LED jest wytgczona.

4.6.10 Zigcze akumulatora Li-lon

Ztgcze akumulatora litowo-jonowego umozliwia podtgczenie akumulatora litowo-jonowego lub
litowo-polimerowego. Nie podtgczaj zadnych innych baterii, poniewaz moze to uszkodzi¢ obwody
ptyty i prowadzi¢ do nieoczekiwanego zachowania, a nawet do nagrzania lub pozaru.

4.7 Opisy pinu

Tabela 2 Ptytka aplikacyjna 3.0 opis pinéw

Nazwa Nazwa pinu Pin NINA-B302 | Pin nRF52840 Opis

magistrali

SHUTTLE-GPIO | GPIOO GPIO_2 P0.14 Wahadtowy pin 4
GPIO1 GPIO_1 P0.13 Wahadtowy pin 5
GPIO2/INT1 GPIO_35 P1.01 Wahadtowy pin 6
GPIO3/INT2 GPIO_34 P1.08 Wahadtowy pin 7
CS GPIO_5 P0.24 Wahadtowy pin 8
SCK/SCL GPIO_4 P0.16 Wahadtowy pin 9
SDO GPIO_3 P0.15 Wahadtowy pin 10
SDI/SDA GPIO_43 P0.06 Wahadtowy pin 11
GPIO4/0CSB | GPIO_37 P1.03 Wahadtowy pin 12
GPIO5/ASCx | GPIO_36 P1.02 Wahadtowy pin 13
GPIO6/0SDO | GPIO_39 P1.11 Wahadtowy pin 14
GPIO7/ASDx | GPIO_38 P1.10 Wahadtowy pin 15
PROM-RW GPIO_27 P0.05 Pin wahadiowy 16, rezystor

podciggajacy 470 ohm
Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
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SPI-FLASH SPI-FLASH- GPIO_48 P0.21
MISO
SPI-FLASH- GPIO_50 P0.20
MOSI
SPI-FLASH- GPIO_52 P0.19
SCK
SPI-FLASH- GPIO_51 PO.17
CSs
SPI-FLASH- GPIO_47 P0.23
HOLD
SPI-FLASH- GPIO_49 P0.22
WP
I2C-TEMP [2C-TEMP- GPIO_23 P0.29 Podcigganie 4,7 kiloomow
SDA
I2C-TEMP- GPIO_42 P0.26 Podcigganie 4,7 kilooméw
SCL
BTN-CTRL BTN-T1 GPIO_33 P1.09 Niska aktywno$é. Po aktywacii
podigczony do masy przez rezystor
360 omow
BTN-T2 GPIO_7 P0.25 Niska aktywnosc¢. Po aktywaciji
podtgczony do masy przez rezystor
360 omow
LED-CTRL LED-RED GPIO_45 P0.07 Niska aktywnosé. Podtgczona do 2,8 V
przez rezystor 100 omow
LED-BLUE GPIO_46 P0.12 Niska aktywnos$c¢. Podtgczona do 2,8 V
przez rezystor 33 omow
LED-GREEN | GPIO_32 PO.11 Niska aktywnos¢. Podtgczona do 2,8 V
przez rezystor 10 omow
PWR-CTRL VDD-SEL GPIO_44 P0.27 Gdy niskie, 1,8 V jest kierowane do
Vdd, a 2,8 V, gdy jest wysokie
VDD-EN GPIO_16 P0.03 Kieruje wybrane napiecie Vdd do pinu
wahadiowego Vdd, gdy jest wysokie i
kieruje uziemienie, gdy jest niskie
VDDIO-EN GPIO_17 P0.28 Kieruje w1,8 V do pinu wahadtowego
VddIO, gdy jest wysokie i kieruje
uziemienie, gdy jest niskie
BAT-MEAS VBAT-MON- | GPIO_18 P0.02 Niska aktywnosc¢. Po aktywaciji tgczy
EN anode litowo-jonowg z dzielnikiem
napiecia
VBAT-MON GPIO_20 P0.31 Wyjécie dzielnika napiecia. 3 V jest

odczytywane jako 1,125V, a 4,2 V jako
1,575 V. R1 to 300 kohm, a R2 to 180
kohm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez

powiadomienia

Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00



Bosch Sensortec | Plytka aplikacyjna 3.0 Instrukcja uzytkownika

5  Plytka wahadtowa 3.0

13|24

Ponizszy rysunek przedstawia typowe wymiary ptytki wahadtowej 3.0 dla standardowych ptytek wahadtowych.

5.1 Wymiary
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llustracja 5: Wymiary standardowej ptytki wahadtowej 3.0

Ponizszy rysunek przedstawia typowe wymiary ptytki wahadtowej 3.0 dla wieloczujnikowych ptytek whadtowych.
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llustracja 6: Wymiary wieloczujnikowej ptytki wahadtowej 3.0

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez
powiadomienia
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Tabela 3 tytka wahadtowa 3.0 opis pindw

od wzoru ptytki wahadtowe;j.

Wykaz pinéw 1. | Funkcja Wykaz pinéw 2. Funkcja
Rzedu plytki Rzedu ptytki
wahadtowej wahadtowej
(1) vdd Zasila czujnik. Po (1) Cs Zwykle uzywany jako wybdr chipa dla
wigczeniu przez VDD-EN magistrali SPI.
jestto 2,8V Iub 1,8V w
zalezno$ci od VDD-SEL.
(2) vddIO Do niektérych czujnikow (2) SCK/SCL Zwykle uzywany jako zegar dla magistrali
nalezy zapewnic SPI lub I2C.
referencyjne napiecie
we/wy, a do innych domene
mocy. Gdy VDDIO-EN jest
wigczony, pin jest
podigczony do 1,8V.
(3) Gnd uziemienie (3) SDO Zwykle uzywany jako linia wyjscia
danych czujnika.
(4) GPIOO Przypisywany w zaleznosci | (4) SDI/SDA Zwykle uzywany jako linia wejscia
od wzoru ptytki wahadtowe;j. danych czujnika.
(5) GPIO1 Przypisywany w zaleznosci | (5) GPIO4/OCSB Przypisywany w zaleznosci od wzoru

ptytki wahadtowej. Zwykle
zarezerwowane jako wybér chipu dla
interfejsu optycznej stabilizacji obrazu
(OIS).

(6) GPIO2/INT1

Przypisywany w zaleznosci
od wzoru ptytki wahadtowe;.
Zazwyczaj zarezerwowane
dla przerwania 1.

(6) GPIO5/ASCx

Przypisywany w zaleznosci od wzoru
plytki wahadtowej. Zazwyczaj
zarezerwowane jako zegar dla interfejsu
optycznej stabilizacji obrazu (OIS) lub
interfejsu pomocniczego 12C.

(7) GPIO3/INT2

Przypisywany w zaleznosci
od wzoru ptytki wahadtowe;j.
Zazwyczaj zarezerwowane
dla przerwania 2.

(7) GPIO6/0SDO

Przypisywany w zaleznos$ci od wzoru
ptytki wahadtowej. Zazwyczaj
zarezerwowane jako wyjscie danych
czujnika dla interfejsu optycznej
stabilizacji obrazu (OIS).

(8) GPIO7/ASDx

Przypisywany w zaleznosci od wzoru
plytki wahadtowej. Zazwyczaj
zarezerwowane jako wejscie danych dla
interfejsu optycznej stabilizacji obrazu
(OIS) lub dane dla interfejsu
pomocniczego 12C.

(9) PROM-RW

Ten pin stuzy do potagczenia z 1-
przewodowg pamieciag EEPROM w celu
identyfikacji podigczonej ptytki
wahadtowej 3.0.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez

powiadomienia
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6  Opis oprogramowania

6.1 Przeglad

Krétki opis uktadu pamieci dla ptytki aplikacyjnej 3.0

SoftDevice S140 firmy Nordic 00000k
Semiconductor

Bogaty w funkcje stos protokotéw
Bluetooth Low Energy
28000h

30000h

Zarezerwowane miejsce 160kB

Kluczowe cechy
Bluetooth 5.0.

Oprogramowanie sprzetowe USB MTP

Protokét przesytania multimediow przez
USB umozliwia przesytanie plikéw do i z
urzgdzenia, eliminujgc potrzebe
dodatkowego sprzetu do przesytania
danych

Zarezerwowane miejsce 32kB

DomyslIna aplikacja / aplikacja
uzytkownika

Aplikacja domys$ina umozliwia uzycie

karty jako mostka USB do SPI/I2C/GPIO
Z pewnymi wyspecjalizowanymi FO00O0h
funkcjami do przechwytywania danych z FEEFEEh
czujnika w oparciu o zdarzenia.

Niestandardowg aplikacje uzytkownika 1 MB miejsca w pamigci NRF52840

korzystajgca z pakietu COINES SDK
mozna zatadowac na ptytke w celu
przeprowadzenia niestandardowych
testéw, prototypdw lub demonstracji.

Zarezerwowane miejsce 768kB

Program tadujacy USB DFU

Program tadujgcy obstuguje standard
aktualizacji oprogramowania urzgdzenia
z dodatkowg mozliwoscig
bezprzewodowej aktualizaciji
oprogramowania uktadowego za pomocag
DFU Nordic Semiconductor przez
Bluetooth LE.

Zarezerwowane miejsce 64kB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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7 Pierwsze kroki

7.1 Przeglad konfiguracji

Zaleca sie korzystanie z bezpiecznego srodowiska ESD do obstugi ptytki aplikacyjnej 3.0, jak pokazano na ilustraciji.

Ptytka aplikacyjna 3.0

Ptytka wahadtowa 3.0

Maty antystatyczne

potgczenie z ziemig Kabel USB do

zasilania i
komunikacji z
ptytka

Antystatyczny
pasek na
nadgarstek z maty

llustracja 7: Plytka aplikacyjna 3.0 konfiguracja

7.2 Podtaczanie ptytki wahadtowej 3.0 do ptytki

Upewnij sie, Zze piny sg prawidtowo wyréwnane, aby unikng¢ uszkodzenia ztgcza lub wygiecia pinéw.

Podfaczenie niewyréwnanej
ptytki moze spowodowaé
uszkodzenie zigczy

Wyréwnaj piny
prawidtowo

llustracja 8: Wyrdwnanie pinéw ptytki wahadtowej 3.0 ptytki

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane moga ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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Po wyréwnaniu docisnij ptytke dwoma kciukami, aby dopasowac ptytke wahadtowg 3.0 do ptytki aplikacyjnej 3.0.

Mocno docisnij
piny

llustracja 9: Podigczanie ptytki wahadtowej 3.0

7.3 Podtaczanie do plytki aplikacyjnej 3.0 przez USB

Przed podtgczeniem kabla USB upewnij sie, ze plytka jest wytaczona.

Upewnij sie, ze ptytka aplikacyjna 3.0 jest
wytgczona przed podtgczeniem kabla USB

llustracja 10: Podtgczanie kabla USB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane moga ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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7.4 Wiaczanie plytki aplikacyjnej 3.0

Aby wigczy¢ ptytke, przesun wytgcznik gtéwny do pozycji WE.

Podtaczenie kabla USB powinno
skutkowac $wieceniem diody
PGOOQD, a wtgczenie plytki powinno
skutkowac¢ swieceniem diody stanu

llustracja 11: Wigczanie aplikacji

7.5 Zdejmowanie ptytki wahadtowej 3.0

Pociggnij ptytke wahadtowg 3.0 tam i z powrotem, aby wyja¢ ptytke aplikacyjng 3.0. Unikaj skrecania i obracania,
poniewaz moze to spowodowac odtgczenie ztgcza od ptytki aplikacyjnej 3.0.

Delikatnie pociggnij za ptytke wahadtowg 3.0, aby jg
wyjaé bez zginania pindw

llustracja 12: Zdejmowanie ptytki wahadtowej 3.0

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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8 Konserwacja

Ostrzezenie: Uszkodzenie materiatdbw moze spowodowacé ryzyko pozaru!

Dostanie sie cieczy do urzagdzenia moze spowodowac zwarcia i uszkodzenie urzgdzenia. Moze to
spowodowacé pozar, utrate danych i nieprawidtowe pomiary

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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9 Dalsze informacje dotyczace produktu

Wszystkie dokumenty dotyczgce produktow i instrukcje obstugi mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;j:
https://www.bosch-sensortec.com/

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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10 Informacje prawne i prawne dotyczace plytki aplikacyjnej 3.0

10.1 Wytyczne Unii Europejskiej

Deklaracja zgodnosci z wytycznymi Unii Europejskiej
Niniejszym firma Bosch Sensortec GmbH os$wiadcza, ze typ urzgdzenia radiowego ,Plytka
aplikacyjna 3.0” jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE (dyrektywa w sprawie urzadzen radiowych).

Petny tekst deklaracji zgodno$ci z wytycznymi UE jest dostepny pod adresem internetowym Bosch
Sensortec.

ROHS

Plytka aplikacyjna 3.0 spetnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania
niektoérych niebezpiecznych substanciji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS).

Certyfikacja na Unie Europejska dotyczy tylko urzgdzen ptytki aplikacyjnej 3.0 z oznaczeniem CE nadrukowanym na
obudowie. Uzytkownik powinien dokona¢ weryfikacji przed uzyciem ptytki aplikacyjnej 3.0 w Unii Europejskiej.

10.2 USA: Wytyczne FCC

FCC wydata ZEZWOLENIE NA URZADZENIE firmie Bosch Sensortec GmbH dla plytki aplikacyjnej 3.0 zgodnie z
czescig 15 C przepiséw FCC z identyfikatorem FCC: 2A041-APP30.

Wskazoéwka: Zmiany lub modyfikacje, ktére nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez firme Bosch Sensortec GmbH,
mogg uniewazni¢ certyfikat FCC, a tym samym prawo uzytkownika do obstugi sprzetu.”

Wypromieniowana moc wyj$ciowa urzgdzenia jest znacznie nizsza od limitéw FCC narazenia na czestotliwo$ci radiowe.
Niemniej jednak urzadzenie powinno by¢ uzywane w taki sposdb, aby zminimalizowaé potencjalny kontakt z
cztowiekiem podczas normalnej pracy.

Urzadzenie jest zgodne z czes$cig 15 przepisow FCC. Dziatanie podlega nastepujgcym dwdm warunkom:
1) Urzgdzenie nie moze powodowac¢ szkodliwych zakiécen oraz

2) To urzadzenie musi akceptowaé wszelkie odbierane zakiécenia, w tym zakidcenia, ktére mogg powodowaé
niepozadane dziatanie.

To urzgdzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z
czescig 15 przepisow FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie nalezytej ochrony przed szkodliwymi
zakiéceniami wystepujgcymi w instalacjach domowych. To urzgdzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie
o czestotliwosci radiowej, a jesli nie jest zainstalowane i uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodowaé szkodliwe
zakidécenia w komunikacji radiowej. Niemniej, nie ma gwarancji, ze zaktécenia te nie wystgpig w konkretnym miejscu.
Jesli to urzadzenie powoduje szkodliwe zakidcenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co mozna okresli¢
wytgczajgc i witgczajgc urzgdzenie, zacheca sie uzytkownika do proby usuniecia zaktécen za pomocg co najmniej
jednego z nastepujgcych sposobow:

Zmien orientacje lub przenie$ antene odbiorcza.
Zwieksz odlegto$¢ miedzy sprzetem a odbiornikiem.

Podtgcz urzgdzenie do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do ktérego podtgczony jest odbiornik.

vV v.v Vv

Skonsultuj sie ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Korzystanie z ptytki aplikacyjnej 3.0 podlega weryfikacji i przestrzeganiu lokalnych przepiséw prawnych przez klienta.
Aby uzyska¢ informacje na temat innych certyfikatow — ktore stopniowo mogag by¢ wydawane — prosimy o kontakt z
naszym dziatem wsparcia ptytki aplikacyjnej 3.0 pod adresem contact@bosch-sensortec.com.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
powiadomienia
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10.3 Kanada: Zwolnienie z licencji ISED

To urzgdzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, ktére sg zgodne z nielicencjonowanymi kanatami RSS
organizacji Innovation, Science and Economic Development Canada. Dziatanie podlega nastepujgcym dwém
warunkom:

(1) To urzadzenie nie moze powodowac zaktécen; i

(2) To urzadzenie musi akceptowaé wszelkie zaktdcenia, w tym zakidcenia, ktére mogg powodowac niepozgdane
dziatanie urzadzenia.

Dodatkowe informacje:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC:26413-APP30

To urzgdzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, ktére sg zgodne z nielicencjonowanymi kanatami RSS
organizacji Innovation, Science and Economic Development Canada. Dziatanie podlega nastepujgcym dwém
warunkom:

(1) To urzgdzenie nie moze powodowac zaktécen;

(2) To urzadzenie musi akceptowac¢ wszelkie zaktécenia, w tym zakldcenia, ktére mogg powodowac niepozadane
dziatanie urzgdzenia.

10.4 Bluetooth

Plytka aplikacyjna 3.0 obstuguje Bluetooth 5.0.

10.5 Utylizacja

Urzadzenie, akcesoria i opakowanie nalezy posortowac¢ w celu recyklingu przyjaznego dla srodowiska. Nie wyrzucaj
urzgdzenia wraz z odpadami komunalnymi i przemystowymil!

Zgodnie z Wytyczng Europejska 2012/19/UE urzadzenia elektryczne i elektroniczne, ktdre nie nadajg sie juz do uzytku,
muszg by¢ zbierane oddzielnie i utylizowane w sposob przyjazny dla sSrodowiska.

10.6 Ograniczenia uzytkowania

Plytka aplikacyjna 3.0 zostata opracowana wytgcznie do uzytku profesjonalnego.

Produkty Bosch Sensortec sg przeznaczone dla przemystu débr konsumpcyjnych. Mogg by¢ stosowane wytgcznie w
zakresie parametrow podanych w karcie danych produktu. Nie nadajg sie do stosowania w systemach podtrzymujgcych
zycie lub krytycznych dla bezpieczenstwa. Systemy krytyczne dla bezpieczenstwa to takie, w przypadku ktérych awaria
moze prowadzi¢ do obrazen ciata, $mierci lub powaznych szkdd materialnych. Ponadto nie mogg by¢ wykorzystywane
bezposrednio ani posrednio do celéw wojskowych (w tym miedzy innymi do rozprzestrzeniania broni jgdrowej,
chemicznej lub biologicznej lub opracowywania technologii rakietowej), energetyki jadrowej, zastosowan gtebinowych
lub kosmicznych (w tym miedzy innymi do technologii satelitarnej).

Produkty Bosch Sensortec sg wydawane na podstawie wymagan prawnych i normatywnych dotyczgcych produktu
Bosch Sensortec do uzytku na nastepujgcych geograficznych rynkach docelowych: BE, BG, DK, DE, EE, Fl, FR, GR,
IE, IT, HR, LV, LT, LU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SE, SK, SI, ES, CZ, HU, CY, US, CN, JP, KR, TW. Jesli potrzebujesz
wiecej informacji

lub masz inne watpliwosci, skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Korzystanie z produktow Bosch Sensortec odbywa sie na wtasne ryzyko i odpowiedzialno$¢ uzytkownika.

Przyktady zastosowan i wskazowki

W odniesieniu do wszelkich przykfadow lub wskazéwek podanych tutaj, wszelkich typowych wartosci podanych w
niniejszym dokumencie i/lub wszelkich informacji dotyczacych zastosowania urzadzenia, Bosch Sensortec niniejszym
zrzeka sie wszelkich gwarancji i odpowiedzialnosci jakiegokolwiek rodzaju, w tym miedzy innymi gwarancji
nienaruszania prawa witasnosci intelektualnej lub prawa autorskiego oséb trzecich. Informacje podane w tym
dokumencie w zadnym wypadku nie mogg byé traktowane jako gwarancja warunkéw lub wtasciwosci. Podano je
wytgcznie w celach ilustracyjnych i nie dokonano zadnej oceny dotyczgcej naruszenia praw wtasno$ci intelektualnej lub
praw autorskich, funkcjonalnos$ci, wykonania lub btedu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian | Dane mogg ulec zmianie bez Numer dokumentu: BST-DHW-AN008-00
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11 Historia i modyfikacje dokumentu
Numer wersji Rozdziat Opis modyfikacji/zmian Data
0,4 Pierwsze wydanie Pazdziernik 2020
1,0 Aktualizacja wytgczenia odpowiedzialnosci | Listopad 2020
1,0 Dodano opis oprogramowania Grudzien 2020
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